
삼성전기 채용가이드
S a m s u n g  E l e c t r o - M e c h a n i c s



Company

1973년에 창립된 삼성전기는 전세계적으로 핵심 전자부품을 개발,생산하는 기업입니다.

다양한 핵심기술을 바탕으로 각 분야에서 세계 최고를 향해 나아가고 있는

삼성전기는 제품의 일류화와 지속적인 신제품 개발로 전자 부품업계 1등 기업으로 도약해 나갈 것입니다.

회사소개

사업장 소개

MLCC, Chip Inductor, Chip Resistor컴포넌트솔루션 사업부

Camera module, Lens, Communication Module모듈솔루션 사업부

Package Substrate, Rigid-Flex PCB기판솔루션 사업부

선행개발, 기반기술, 기술전략중앙연구소

설비개발, 스마트 팩토리, AI Solution글로벌기술센터

국내·해외 영업, 마케팅전략마케팅실

인사, 재무, 구매, 기획 등STAFF

사업부 소개

설립연도

1973년

매출 자산

8조 408 억원 8조 6,742 억원

생산거점 5         9개국 개

판매거점 8         16개국 개

* 2019년 연결 기준 - 매출 · 자산

90초 회사 소개 영상 Click

https://youtu.be/brHiKqtmZ98


제품 소개  컴포넌트솔루션 사업부

Component Solution

| MLCC

MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)

전자기기에서 필요한 만큼의 전류를 흐르게 해주는 부품으로 전기를 물이라 

한다면 MLCC는 물을 일시적으로 저장했다가 필요한 곳에 전류를 공급해 

주는 댐의 역할을 합니다.

| Inductor

Inductor

스마트폰 등 디지털 기기에 들어가는 핵심부품으로 칩이나 센서의 공급 

전압을 안정적으로 유지시켜 주는 역할을 합니다.

| Chip Resistor

Chip Resistor

Chip Resistor는 직류전류나 교류전류를 제한 전자회로 내부에서 전압을 

낮추거나, 전류를 하는 성질을 가지고 있습니다. 이 성질을 이용하여 일정 

하게 하는 역할을 합니다.

컴포넌트 : 전자회로에서 신호의 흐름을 조절하는 인덕터, 캐패시터, 

                  레지스터(기존 동일) 3종류의 수동 제품 생산 

Products

Smartphone

Automotive



 

모듈솔루션 사업부
Module Solution

Camera Module

스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 기기 및 각종 전자기기에서 초소형 자동 

초점, 손떨림 보정 기능 등을 사용하여 선명한 사진과 동영상을 촬영 할 수 

있도록 내장 되는 모듈 입니다.

Communication Module

휴대폰의 안테나로 수신되는 고주파 신호(LTE)를 각 통신 대역별로 송신과 

수신 신호로 나누어 전달해 주는 부품 입니다.

| Camera Module

Communication
Module

모듈 : 복수의 전자부품이나 기계부품으로 조립하여 

           "특정 기능을 가진 장치"를 생산

Products

 
Substrate Solution

기판솔루션 사업부
 

| Package Substrate
Package Substrate

모바일과 PC의 핵심 반도체에 사용되는 Package 기판으로, 미세한 회로가

형성되어 있는 고밀도 회로 기판입니다. 해당 기판은 반도체와 메인보드 간

전기적 신호 전달 역할을 합니다.

| RFPCB

RFPCB(Rigid-Flex Printed Circuit Board)

강성기판과 연성기판으로 구성된 기판으로 Flex부의 굴곡에의해 3차원 

회로 연결이 가능 합니다. 다양한 형태의 3차원 배선으로 기기 소형화 및 

경량화가 가능 합니다.

기판 : 반도체(IC), 수동부품 등 각종 전자부품을 전기적/물리적으로 

          연결시켜 주는 제품 생산 

‘개발자가 알려주는 제품’ 

제품 소개

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpDggG58CIeorJiAYxw4jpDi4D97rcEJ1


Job Descriptions

구분 재료금속계열 화학화공계열 기계계열 전기전자계열

지원
전공

재료공학/금속공학
나노공학/신소재공학

화학공학/고분자공학/
생명화학

기계공학/로봇공학/
자동차공학/바이오시스템공학

/산업공학

전기공학/전자공학
이공계 全 전공

컴퓨터공학/제어계측공학

직무

 (유전체, 자성체, 절연체)

 재료물성분석

 (액상법, Plasma법)

 재료물성분석

 Mixed Signal IC 설계

카메라모듈 S/W처리

펌웨어 개발

시스템 아키텍처

영상처리

패턴인식

신호처리

인공지능 기술

시스템 프로그래밍

시스템 시뮬레이션 등

  

 파워시스템 분석 설계

 Reference 회로설계

전공 소개

연구분야

카메라
모듈

Communication
Module

고분자

유무기
복합

유전체

자성재료

 AI/SW 신뢰성CAE

정밀분석 MES

검사/
계측

열처리

미세패턴
형성

레올로지 박막

재료개발

기반기술

공정/
설비개발

회로기술

SW계열



Welfare

회사복지 안내 삼성전기는 일과 가정, 여가생활의 균형을 통한 삶의 질 향상을 위해

다양한 복리후생 제도를 마련하여 운영하고 있습니다.

글로벌 인재의 양성을 통해 사람이 중심인 인간존중의 경영원칙을 구현하고 바람직한 기업문화를 

구축해 나가고 있습니다. 이를 위해 삼성전기는 임직원들이 행복하게 일할 수 있는 일터로부터 시작합니다. 

쾌적하고 안전한 사업장은 임직원들의 업무 성과를 높여주고, 사업장에 조성된 공원은 즐거움을 줍니다. 

건강하고 다양한 메뉴가 제공되는 식당과 직원들의 건강을 챙겨주는 사내 병원, 일과 육아를 병행하는 

임직원을 위한 삼성전기 어린이집, 그리고 출퇴근길을 편안하고 안전하게 도와주는 통근버스까지! 

바로 이 곳, 삼성전기입니다!   

     

01 02 03

유연한 근무환경 생활안정 건강증진

• 자율출퇴근제도(주 40시간, 
 일 4시간 이상 근무)
• 복장 자율화

• 연금
• 입사시 주거안정비
• 학자금지원(유치원~대학교)
• 식사지원
• 통근버스

• 의료비 지원(배우자, 자녀)
• 건강검진 지원
• 사내병원
• 사내 헬스장
• 모성보호 프로그램

04 05 06

법정 복리후생, 4대보험 여가생활 지원 경조사 지원

• 건강보험
• 국민연금
• 고용보험
• 산재보험의 법정 복리후생 
 보험금을 지원

• 워터파크(캐리비안 베이)
• 에버랜드
• 전국 각지 휴양소
• 사내 동호회 지원

• 본인, 본인 가족, 배우자 
 가족과 관련한 경조사 
 발생시 지원



채용 절차

• 모집시기 상반기·하반기

• 지원자격 - 2021년 2월 이전 졸업 또는 졸업 예정자

- 병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없는 분

- 어학자격을 보유하신 분

 (OPIc 및 토익스피킹에 한함 - 세부 기준은 채용 공고문 참조)

지원서 접수
직무적합성 

평가
직무적성검사 면접 건강검진

신입사원

• 모집시기 수시채용

• 지원자격 채용 소요별 지원 자격이 다를 수 있으므로 세부 내용은 개별 채용공고-지원자격 참조

경력사원

• 홈페이지 www.samsungsem.com

  

• www.semstory.com네이버 블로그

• 채용 담당자 sem.recruit@samsung.com

• www.youtube.com/user/
ilovesemco

유튜브

삼성전기 제대로 알기!

지원서 접수 서류전형 면접 건강검진 입사

https://www.youtube.com/user/ilovesemco
https://www.samsungsem.com/
http://www.semstory.com/
https://www.youtube.com/user/ilovesemco



